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(57) Abstract: The invention relates to a sensor module (10), comprising: a first sub-module (101), which has an electronic unit (105)
for measuring and transmitting motion data and has a first structure (103); and a second sub-module (201), which has a fastening
means for fastening the second sub-module (201) to a support and has a second structure (205). The first structure (103) can form a
reversible mechanical connection with the second structure (205) such that the first sub-module (101) and the second sub-module (201)
are reversibly connected to one another.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Sensormodul (10), umfassend ein erstes Teilmodul (101), umfassend
eine elektronische Einheit (105) zur Messung, und Ubermittlung von Bewegungsdaten, und eine erste Struktur (103), und ein zweites
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Teilmodul (201), umfassend ein Befestigungsmittel zur Befestigung des zweiten Teilmoduls (201) an einem Tréger, und eine zweite
Struktur (205), wobei die erste Struktur (103) mit der zweiten Struktur (205) eine reversible mechanische Verbindung ausbilden kann,
so dass das erste Teilmodul (101) und das zweite Teilmodul (201) reversibel miteinander verbunden werden.



